KCx

Polish & Sealing
Foam Pad

Den ekstra fine overflatesvampen for gkonomisk og jevn pafering av forseglingsprodukter Side 1 av 1
slik som 1K Nano eller Lack-Polish griin P1.01. Den korte lengden pa 23 millimeter gir lave

torsjonskrefter, glimrende handtering og det hgyeste niva av stabilitet. Den optimaliserte

kryssbindingen (apen cellestruktur) og celletallet bidrar til utmerkede hygienefaktorer.

Fresekanten sikrer ekstra fleksibilitet for putene, ved at de lar seg bli tilpasset enklere rundt

konturer. De fargerike ikke-vevede materialene, tilpasset polering, sikrer en trygg prosess.

Kompresjons-hardhet: 4. Slipegrad: 2.

Pakke

Pakke Art.nr

5x @45 x 25 mm 9998336
@126 x 25 mm 9998337
@150 x 25 mm 9998338
Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir
ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er
gjerne behjelpelige hvis du trenger rad.
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